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http://www.cwtc.com.tw/products.php?EMC3014&osCsid=07da6f18163e5431692eabb3d36cc1b0
http://www.cwtc.com.tw/products.php?EMC3030&osCsid=ea0c39d705dd78aabed4e0d7bb394c03
http://www.cwtc.com.tw/products.php?leadframe&osCsid=ea0c39d705dd78aabed4e0d7bb394c03
http://www.cwtc.com.tw/products.php?Pre-Mold&osCsid=ea0c39d705dd78aabed4e0d7bb394c03
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http://www.howweih.com.cn/cn/show_product.asp?id=313
http://www.howweih.com.cn/cn/show_product.asp?id=314
http://www.howweih.com.cn/cn/show_product.asp?id=318
http://www.howweih.com.cn/cn/show_product.asp?id=310
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Thank you!!

WWW.cwei.com.tw
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